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印度設立半導體研發中心 
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Stellantis汽車集團與我商鴻海科技於 2023年合資成立 SiliconAuto公司，共同研

發車用晶片，並以車用微控制器與系統單晶片(SoC)為兩大領域為主。 

SiliconAuto公司於印度 Bengaluru設立之研發中心甫正式啟用，此係為該公司繼

台灣後設立第二個研發中心。鴻海科技駐印度代表 V Lee表示，該研究中心將成

為開發車用半導體設計和系統單晶片(SoC)的戰略中心，SiliconAuto執行長 Gene 

Liu則表示，印度團隊有助於實現更安全、更智慧的運輸工具，並強調印度

Bengaluru地區擁有尖端技術工廠，為理想的設址地點。 

媒體報導指出，本項投資是印度政府積極建立半導體生態體系的一環。印度總理

莫迪表示，印度正在爭取成為半導體產業的領導者已有相當進展，印度政府撥用

專款支持半導體創新、技術和科學領域的研發，並提供投資獎勵措施，已吸引若

干半導體商前往投資。 

 


